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内容概要

本书围绕高等职业技术教育人才培养目标，以提高学生专业实践能力为核心，由浅入深地安排了一系
列的实训教学内容。
    本书由两部分组成：第一篇为电子实训，共有4章，着重介绍了电子技术基础操作的入门知识，包括
电子产品焊接、常用电子元器件的识别与测量、印制电路板的设计与制作、Protel电路设计简介等；第
二篇为电子产品的设计与制作，共提供了14个电子产品制作的课题，从设汁目的、设计要求到整机原
理图、工作原理都作了详细介绍，便于教师教学与学生自学。
每章及每个课题后都附有相关习题，以检验学生对知识点的掌握情况。
    本教材适用于高职高专院校电子信息类及相关专业实训课程的教学，还可供从事电子技术工作的工
程技术人员参考。
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章节摘录

　　第1篇　电子实训　　第1章　焊接　　国外一位电子技术专家曾说：“谁掌握了优良的焊接技术
，谁就真正掌握了市场”，可见焊接技术在电子产品生产过程中的地位是何等重要。
事实上，电子产品无论是在生产中还是在使用中所出现的故障，多半都是焊接不良所引起的。
　　焊接技术发展到今天，已有多种自动焊接技术，其效率和质量都是手工焊接无法比拟的。
但是这些自动焊接技术只能在特定的、大批量生产情况下进行，如生产手机、电话机就是如此。
但在许多情况下，还是离不开手工焊接，如新产品的研制、维修、小批量生产、特殊元器件的手工装
配以及整机组装等都要靠手工焊接来完成。
另外，掌握手工焊接技术也是一个必经的学习过程，通过手工焊接了解焊接原理、掌握焊接过程的要
领、确保电子产品质量。
因此本章重点讲述手工焊接。
　　1.1　焊接的概念及物理过程　　1.1.1　焊接的概念　　焊接一般采用加热的方法，通过第三种物
资——焊料，使两个金属物体紧密结合起来。
　　1.1.2　焊接的物理过程　　锡焊，其本质就是让熔化的焊锡渗透到两个被焊物体（元件引脚与电
路板焊盘）的金属表面，然后冷却凝固而使之结合。
要得到一个良好的焊点，必须满足以下几个基本物理条件。
　　（1）两个金属表面能充分接触，中间没有杂质隔离（如氧化膜、油污、锈迹、灰尘）。
　　（2）温度足够高。
　　（3）时间足够长。
　　焊接过程的本质是扩散。
满足上述3个条件后，金属分子才有机会、有足够的能量和时间进行扩散。
　　（4）冷却时，两个被焊物的位置必须相对固定。
　　应该指出，有些初学者头脑中存在一个错误的概念：认为锡焊焊接无非是将焊锡熔化以后，用烙
铁头把它涂到焊点上，待其冷却凝固而成。
他们把焊料看成了糨糊，看成了敷墙的水泥，这是不对的。
⋯⋯
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